Anexa nr. 22
la Documentatia standard

aprobatdi prin Ordinul Ministrului Finantelor
nr. 115 din 15.09.2021

Numarul procedurii de achizitie: ocds-b3wdp1l-MD-1747397783105 din 16.05.2025

Obiectul achizitiei: Echipamente si accesorii pentru computer

Denumirea Denumirea Tara de Produ- Specificarea tehnici deplini solicitata de Specificarea tehnici deplini propusi de Standarde
bunurilor/serviciilor modelului origine catorul citre autoritatea contractanta citre ofertant de
bunului/serviciului referinta
1 2 3 4 5 6 7
Bunuri/servicii
Tip: tableta cu diagonala ecranului: min. 10- | Xiaomi Redmi Pad SE 11" 4+128GB WiFi
11" de la branduri consacrati: Samsung, Graphite
Lenovo, Microsoft, Apple cu suport e Rezolutia ecranului:1920x1200 px
software garantat. ¢ Tehnologia display-ului: IPS LCD,
e Rezolutia ecranului: min.1920x1200 90Hz, 400 nits (typ)
[ e Memorie interna:128 GB
e Tehnologia display-ului: IPS e Memoria RAM:4 GB
Xiaomi Redmi Pad . . . e Memorie interna: min.128 GB e Rezolutia camerei: 8 MP(spate)
Lotul 4. Tablete SE 11" China Xiaomi e Memoria RAM: min.4 GB e Capacitate acumulator: 8000 mAh Li-
e Rezolutia camerei: min.8 MP(spate) Po
o Capacitate acumulator: min.7000 e OS: Android 13, upgradable to
mAh Android 15, HyperOS 2
e Platforma software android cu suport | Accesorii incluse:
pentru actualizari (min android 12 . Sticla de protectie temperata, anti-
sau mai nou). zgarieturi si rezistentd la impact
Accesorii incluse: . Husa de protectie




¢ Folie/sticla de protectie temperata, e Incarcitor pentru alimentare si cablu
anti-zgarieturi si rezistenta la USB-C
impact Garantie: 24 luni

e Husa de protectie din polimer
cauciucat (sau material echivalent),
rezistenta la caderi si socuri.

e Incircator pentru alimentare si cablu
USB-C

Garantie: minimum 24 luni
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